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Abstract (en)
[origin: ES2002422A6] A method for phosphate coating zinc or nickel-zinc alloy electrolytically coated metal surfaces, in which they are exposed to
a phosphating solution containing zinc, manganese, and phosphate ions, and optionally cobalt and/or nitrate ions. The method is conducted at an
elevated temperature for up to slightly more than 5 seconds.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Phosphatierung von elektrolytisch verzinkten Metallwaren, vorzugsweise elektrolytisch verzinkten
Stahlwaren, insbesondere von elektrolytisch verzinkten Stahlbändern, durch kurzfristige Behandlung von nicht wesentlich über 5 sec mit sauren
Phosphatierungslösungen, die neben Zink-, Mangan- und Phosphationen weitere Metallkationen und/oder -anionen sauerstoffhaltiger Säuren mit
Beschleunigerwirkung enthalten können, unter Ausbildung von überwiegend aus Zinkphosphat bestehenden Schichten mit einer flächenbezogenen
Masse unterhalb von 2 g/m², dadurch gekennzeichnet, daß man mit sauren Phosphatierungslösungen arbeitet, deren Gehalt an Zink-Kationen (Zn²<
+>) im Bereich von 0,1 bis 0,8 g/l und deren Gehalt an Mangan-Kationen (Mn²<+>) im Bereich von 0,5 bis 2,0 g/l liegen, während der Gehalt an
freier Säure im Bereich von 4 bis 8 Punkten und das Säureverhältnis (Gesamtsäure/ freie Säure) im Bereich von 2,5 bis 5 gehalten werden.
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